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Abstract (de)
Wärmeverteilerelement mit plattenförmiger Dampfkammer mit Verdampfungsbereich für die enthaltene Flüssigkeit und Kondensierungsbereich für
die verdampfte Flüssigkeit, gebildet aus einem Boden (2) und einem Deckel (3) welche eine Schicht (4) mit Kapillarwirkung für die kondensierte
Flüssigkeit enthalten wobei, sei es der Deckel (3), als auch der Boden (2) über die gesamte oder über einen Teil ihrer Erstreckung wellen- oder
mäanderförmig sind, so dass ein welliger Teil des Deckels einem flachen oder welligen Tei des Bodens (2) und ein flacher Teil des Deckels (3)
einem welligen Teil des Bodens (2) und umgekehrt entspricht und dass die, unter sich beabstandeten einzelnen oder in Gruppen angeordneten
Wellen (3a) oder Mäander in den Bereichen der Überschneidung (C) kreuzgewölbeartig ausgeformt sind um den Durchfluss in zwei Richtungen (A,
B) zu sichern.
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